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1st  -‐  INHA,  April  2013

6th  -‐  Seoul,  December  2015

10th  -‐  WUHAN,  December  20179th  -‐  Pusan,  June  2017

11th  -‐  Hiroshima  
June  2018

8th  -‐  Bangkok,  December  20167th  -‐  Jakarta,  July  2016

4th  -‐  Pusan,  December  20143rd  -‐  Krabi,  June  20142nd    -‐  Wuhan,  Dec  2013

5th    -‐  Wuhan,  Dec  2013

12th  -‐  INHA  
November  2018
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Session	  1	  –	  General	  (6	  talks)	  
•  Welcome	  and	  Opening	  	  
•  Project	  Overview	  Talks	  
•  Chip	  ProducDon	  and	  Test	  

Session	  2	  –	  ITS	  &	  MFT	  (4	  talks)	  
•  Pixel	  Chip	  CharacterizaDon	  
•  MFT	  Ladder	  and	  Disk	  

Session	  3	  –	  ITS	  &	  MFT	  (3	  talks)	  
•  ITS	  HIC	  ProducDon	  &	  QA	  
•  Discussion	  	  

Session	  4	  –	  ITS	  &	  MFT	  (4	  talks)	  
•  ITS	  HIC	  ProducDon	  
•  Discussion	  

Session	  5	  –	  ITS	  &	  MFT	  (3	  talks)	  
•  ITS	  &	  MFT	  Readout	  	  
•  MFT	  AcDviDes	  in	  China	  

Session	  7	  –	  O2	  R/O,	  Comm.	  (5	  talks)	  
•  ITS	  Commissioning	  
•  Online	  for	  ITS	  Commissioning	  	  
•  Modeling	  of	  PCI	  card	  in	  O2	  FE	  

Session	  6	  –	  DCS	  (5	  talks)	  
•  Central	  DCS	  
•  ITS	  and	  MFT	  DCS	  
•  CRU	  	  
•  ITS	  RO	  Commissioning	  

Session	  8	  –	  O2	  (4	  talks)	  
•  O2	  Control	  
•  Improving	  System	  Performance	  
•  ConfiguraDon,	  Logging	  and	  Monit.	  

Session	  9	  –	  O2	  	  (2	  talks)	  
•  ITS	  O2	  Status	  
•  MFT	  O2	  Status	  

Session	  10	  –	  Future	  	  (3	  talks)	  
•  LS3	  upgrade	  and	  LS4+	  
•  Studies	  on	  novel	  concepts	  
•  Future	  plans	  Pusan/Inha	  
•  Proton	  CT	  	  

MONDAY	  –	  19th	   TUESDAY	  –	  10th	   WEDNESDAY	  –	  10th	  

Workshop	  Programme	  

AM	  

PM	  

Session	  11	  –	  Future	  	  (4	  talks)	  
•  Future	  plans	  Pusan/Inha	  
•  Proton	  CT	  	  
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